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« Vista frontal

« Vista frontal
«Vooraanzicht

« Eump6o6ia 6yn

«Vista frontale

« Front view

«Vue frontale

« Ansicht von vorn

» Widok z przodu
+ Bud cnepedu
» Onden goriiniis

(*)Nota: per la programmazione tramite software TiSferaDesign vai su
www.bticino.com

(¥)Note: To complete the programming procedure using the TiSferaDesign
software visit the www.bticino.com website

(*)Note: Pour la programmation a I'aide du logiciel TiSferaDesign, consulter le
site www.bticino.com

(*)Hinweis: Zur Programmierung iiber die software TiSferaDesign, sieh unsere

« Achteraanzicht
« Omio6ia 6yYn

«Vue postérieure
« Riickseite

« Arkadan goriinis

1. Sede configuratori

2. Collegamento alimentazione locale

3. Collegamento BUS

4. Connettore per il collegamento al modulo fonico
(351100 - 351200 - 351300)

1. Configurator socket

2. Local power supply connection

3. BUS connection

4. Connector for the connection of the speaker module
(351100 - 351200 - 351300)

1. Logement configurateurs

2. Branchement alimentation locale

3. Branchement BUS

4. Connecteur de branchement au module phonique
(351100 - 351200 - 351300)

1. Sitz fir Konfiguratoren

2. Anschluss lokale Speisung

3. BUS - Anschluss

4. Verbinder flr Anschluss an Tonmodul
(351100 - 351200 - 351300)
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1. Alojamiento configuradoresi

2. Conexién alimentacion local

3. Conexién BUS

4. Conector para el médulo fénico
(351100 - 351200 - 351300)

1. Sede dos configuradores

2. Conexao alimentacéo local

3. Conexao ao BUS

4. Conector para a conexao ao moédulo fénico
(351100 - 351200 - 351300)

1. Plaats configuratoren

2. Aansluiting plaatselijke voeding

3. Aansluiting met BUS

4. Connector voor de aansluiting op de fonische
module (351100 - 351200 - 351300)

1. ESpa Slapoppwtiv

2. YUvdeon Tomkig Tpopodoaiag

3. Zuvdeon BUS

4, TuvSETNG yia TV ouvdeon nXNTIKAE Babuidag
(351100 - 351200 - 351300)
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3% H Website www.bticino.com
ﬂ (*)Nota: Para conocer la programacidn mediante el software TiSferaDesign,
2 E) C consulte el sitio www.bticino.com
1 (¥)Nota: Para a programacdo mediante software TiSferaDesign, roga-se
[[ consultar o sitio: www.bticino.com
(*)Opmerking: Raadpleeg de website www.bticino.com voor de programmering
% met de software TiSferaDesign
(¥)Znpeiwon: ia Tov mpoypappatiopd diapéaov Aoyiakod TisferaDesign
ﬂ H avatpééte ot 10100eAida www.bticino.com
(*)Uwaga: W celu prog iaza pomocq oprog ia TiSferaDesign,
] % nalezy zapoznac sie ze strong www.bticino.com
H (*)Mpu : [Ind npoep CnoMoubko NPozp
[HH obecneyerus TisferaDesign oGpauameca k caiimy www.bticino.com
= = (*)Not: TiSferaDesign yazilimi araciligh ile programlamak icin www.bticino.com
=1 sitesine bakiniz
1. Altoparlante 1. Altavoz 1. Glosnik
2. Regolazione volume altoparlante 2. Regulacién del volumen del altavoz 2. Regulacja gtos$nosci gtosnika
3. Connettore Mini USB per programmazione 3. Conector Mini USB para programacion 3. Ztacze Mini - USB do programowania
1. Loudspeaker 1. Altifalante 1. AvHamnk
2. Loudspeaker volume adjustment 2. Regulacao do volume do altifalante 2. PerynpoBKa rpoMKOCT/ AWHaMVIKa
3. Mini-USB programming connector 3. Conector Mini USB para programacao 3. Pazbem Mini USB gna nporpammupoBaHunsa
1. Haut-parleur 1. Luidspreker 1. Hoparlor
2. Réglage volume haut-parleur 2. Volume luidspreker afstellen 2. Hoparlor ses ayari
3. Connecteur Mini USB de programmation 3. Connector Mini USB voor programmering 3. Programlama i¢in Mini USB konekt&ri
1.Lautsprecher 1. Hyeio
2. Lautstarkeregulierung Lautsprecher 2. PUBpion évtaong nxeiou
3. Mini USB Verbinder fir Programmierung 3. Juvdétng Mini USB yla Tov mpoypappaTiopd
«Vista retro «Vista posterior  «Widok z tytu
« Back view « Vista traseira « Bud czadu

1. Gniazdo konfiguratoréow

2. Podtgczenie lokalnego zasilacza

3. Podtgczenie magistrali

4. Ztacze do podfaczenia modutu fonicznego
(351100 - 351200 - 351300)

1.THe3p0 KOHUrypaTopoB

2. MopaksnioyeHve NoKanbHOro NUTaHNA

3. MNoakntoueHne WrHbI

4. Pazbem 415 NOACOeANHEHUA K aKyCTUUECKOMY
mopaysnio (351100 - 351200 - 351300)

1. Konfiguratorler yuvasi

2. Yerel besleme baglantisi

3. BUS baglantisi

4. Ses modiiltiine baglanti icin konektor
(351100 - 351200 - 351300)




« Dati tecnici « Datos técnicos « Dane techniczne

« Technical data « Dados técnicos « TexHu4ecKue xapakmepucmuku
« Caractéristiques techniques «Technische gegevens  «Teknik veriler
« Technische Daten « Texvikd SeSouéva
Alimentazione da Bus 18-27Vdc Voeding door Bus 18-27Vdc
Assorbimento stand-by 18 mA Opname stand-by 18 mA
Assorbimento massimo in funzionamento 60 mA Maximum opname tijdens functionering 60 mA
Temperatura di funzionamento (-25) - (+70) °C Installatie-opmerkingen (-25) - (+70) °C
Power supply from BUS 18-27Vdc Tpogobooia amé Bus 18 - 27 Vdc
Stand-by power supply 18 mA Anoppoenan stand-by 18 mA
Max. operatlng absorption 60 mA Méyiotn amoppo@non Kata v Aertoupyia | 60 mA
Operating temperature (-25) - (+70)°C - -
Oepuokpacia Aertoupyiag (- 25) = (+70) °C
Alimentation sur Bus 18-27Vdc
Absorption stand-by 18 mA Zasilanie z magistrali 18-27Vdc
Absorption maximale en fonctionnement 60 mA Pobdr mocy podczas stand-by 18 mA
Température de fonctionnement (-25) - (+70) °C Maksymalny pobér mocy podczas pracy 60 mA
Temperatura pracy (- 25) - (+70) °C
Speisung lber Bus 18-27Vdc
Betr!ebstemperatur stand-by 18 mA MuTaHne oT WiHbI 18 - 27 B lNocT. Toka
Betriebstemperatur 60 mA
Betriebstemperatur (-25) - (+ 70) °C MoTpebneHve B pexrme OXUaaHUA C 18 MA
BbIK/TIOYEHHBIMU CBETOAMOAAMY
Alimentacién desde BUS 18-27Vdc MakcrmanbHoe noTpebneHuie B paboyem 60 MA
Absorcién en stand-by 18 mA pexvme
Absorcién méaxima en funcionamiento 60 mA Pabouan Temnepatypa (-25) - (+70) °C
Temperatura de funcionamiento (-25) - (+70) °C
- - Bus tarafindan besleme 18 -27Vdc
AI|men'tf1gao de Bus 18-27 Vde Sonuk LED isiklari ile stand-by emmesi 18 mA
Absorcién stand-by 18 mA - -
Absorcién méaxima en funcionamiento 60 mA !§Iemede maksimum emme 60mA
Temperatura de funcionamento (-25) - (+70) °C Isleme sicakhgs (-25)-(+70)°C
' - Commutare l'apparecchio acustico in posizioneT - Conmute el aparato acustico a la posicion T « Przetaczyé aparat stuchowy na pozycje T
") « Switch hearing device in T position « Comutar o aparelho acustico para a posicao T « YCTaHOBUTb aKycTyeckuii npuéop B nosnumio T
« Commuter l'appareil acoustique sur la position T « Het akoestisch toestel naar de stand T schakelen « Kulakhg, T pozisyonuna getirin
' I - Das akustische Gerit auf Position T umschalten » MeTaywyr TNG AKOUGTIKIG CUCKEUNG otV Béon T
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Per un corretto accoppiamento magnetico tra Pl ed apparecchio acustico si consiglia di posizionarsi frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25-35cm.
Siricorda che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), pud compromettere la qualita e le per fomace del
dispositivo di accoppiamento.

To ensure correct magnetic coupling between the handset and an acoustic device we recommend a position in front of the device, at a distance of 25-35 cm. It is reminded that
the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.

Pour garantir un bon accouplement magnétique entre Pl et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif a une distance de 25-35 cm. Il est rappelé
que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du
dispositif d’'accouplement.

Zur Gewahrleistung der magnetischen Kopplung zwischen der Turstation und Horgeraten 25-35cm direkt vor dem Gerét stehen bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass
das Metall und die von elektrischen/elektronischen Geraten (z.B. Computern) generierten Grundgerdusche die Qualitat und Leistung des Kopplungssystem beeintrachtigen
koénnen.

Para un correcto acoplamiento magnético de la unidad interior y el aparato acustico le aconsejamos ubicarse delante del dispositivo a una distancia de 25-35 cm. Recuerde
que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrénicos (por ejemplo, PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de
acoplamiento.

Para um correcto acoplamento magnético entre Ul e aparelho acustico sugere-se posicionar-se frontalmente ao dispositivo em uma distancia de 25/35 cm. Lembra-se que
a presenca de metal e ruido de fundo, gerado por equipamentos eléctricos / electrénicos (por exemplo, computador), pode comprometer a qualidade e as prestagdes do
dispositivo de acoplamento.

Voor een correcte magnetische verbinding tussen BP en het geluidsapparaat raden we u aan dat u op een afstand van 25-35 cm recht voor het apparaat gaat staan. Houd er
rekening mee dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluiden geproduceerd door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computers) de kwaliteit en de perfor-
mance van de koppeling kan beinvloeden.

MNa v owoTh payvnTikn (vén avapeoa o€ Pl Kal OKOUOTIK GUCKEUN TIPOTEIVETAL N EUMPO0BIa TOMOBETNON 0TO CUOTNUA OF pia amdoTaon Twv 25-35¢cm.
YnevBupiletat 611 n mapouasia BopuPou BaBoug mou TapAyeTal amd CUCKEVEC NAEKTPIKEC/NAEKTPOVIKEG (TTX. computer), umopei va Snutoupynoet mpoPArjuaTa 6To cUoTHHA
(eoéne.

Aby zapewni¢ prawidtowe potaczenie magnetyczne pomiedzy AW (domofonem, wideodomofonem) i aparatem stuchowym, nalezy stana¢ przed urzadzeniem w odlegtosci
25-30 cm. Przypomina sie, ze obecnos$¢ metalu i hatasu wytwarzanego przez urzadzenia elektryczne/elektroniczne (np. komputera) moze wptyna¢ na jakosc¢ i wydajnosc¢
urzadzenia sprzegajacego.

JnA NpaBUIbHOTO MarHUTHOTO COEAVMHEHNA BHYTPEHHEro 6/10Ka 1 aKyCcTUYeCcKoro npubopa peKoMeHAyeTcA CTaTb Nepef YCTPOMCTBOM Ha PacCToAHMM 25-35 cm.
CnepyeT yunTblBaTb, YTO HaNMuMe MmeTanna n GOHOBbIN LLYM, MPON3BOAUMbIV INEKTPUUECKM/INEKTPOHHbIM 060pyAOBaHMEM (HanprIMep, KOMIbIOTEPOM), MOXET HapyLUNTb
KauyecTBO 1 SKCMIyaTaLMOHHbIE XapaKTePUCTUKY COEAVHUTENIbHOIO YCTPOCTBA.

Dahili Unite ve kulaklik arasinda dogru manyetik eslestirme icin 25-35 cm'lik bir mesafede, aygit karsisinda durulmasi tavsiye edilir.
Metal mevcudiyeti ve elektrik/elektronik cihazlarin (6rnegin bilgisayar) olusturdugu fon gurdltisiinin, eslestirme aygitinin kalite ve performansini etkileyebilecegi hatirlatilir.




